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Wynalazek dotyczy sposobu otwierania
zaréwek, nieposiadajacych dziobka. Przy
otwieraniu znanych zaréwek, zaopatrzo-
nych w dziobek, mozna wyréwnywaé ci-
$nienie miedzy préznia wewnatrz zarowki
a powietrzem zewnetrznem bez uszkodze-
nia szklanego balonu przez proste odcigcie
lub odlamanie dziobka, natomiast w za-
rowkach bez dziobka wyréwnanie ci$nienia
jest bardzo trudne. Jezeli si¢ probuje wy-
konaé otwér zwyklym sposobem przez o-
grzanie pewnego miejsca $cianki szklanej,
to wskutek prozni wewnetrznej $cianka wy-
gina si¢ do wnetrza, gdy tylko zmigknie,
wskutek czego balon nie nadaje si¢ do wto-
pienia wen rurki, stuzacej do wypréznia-
nia,

W mysl wynalazku niniejszego wyréw-

nanie cinienia osiaga si¢ przez przebicie
szklanej zar6wki pradem elektrycznym o
wysokiem napigciu. Aby podczas przebija-
nia zapobiec z cala pewnos$cia powstawa-
niu rys w okolicy miejsca przebicia, co przy
dalszej przerdbce zaréwki prowadzitoby do
jej zniszczenia, ogrzewa sie¢ to miejsce row-
nocze$nie np, palnikiem Bunsena. Ogrzanie
to nie moze by¢ zbyt silne najpierw dlate-
go, zeby §cianka nie wciagala si¢ do wne-
trza, a nastepnie dlatego, ze przy znacznem
ogrzaniu szklo staje si¢ przewodnikiem
i wtedy nastepuje nie przebicie, lecz tylko

wyladowanie przez szklo bez utworzenia
otworu. Napiecia, potrzebne do przebicia,

sa bardzo wysokie, lecz moga byé znacznie
obnizone, gdy lampka jest umiarkowanie
ogrzana, albowiem wtedy resztki gazéw,
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przyczepione ewentualnie do $cianki szkla-
nej, wyzwalajg sie, wskutek czego przy
przebiciu nalezy sie lidzyé tylko z oporem
szkla,

Po przebiciu $cianki balonu i wyréw-
naniu w ten sposob ci$nienia rozszerza sie
przebity otwér znanym sposobem, aby péz-
niej mozna bylo zalozyé pompe do opréz-
nienia.

Zastrzezienia patentowe.

1. Sposéb otwierania zaréwek bez
dziobkéw, znamienny tem, ze $cianke ba-

lonu przebija si¢ pradem elektrycznym o
wysokiem napieciu.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny
tem, ze przebijane miejsce podczas przebi-
jania ogrzewa sie.

3. Sposéb wedtug =zastrz. 1 i 2, zna-

.mienny tem, ze cala zaréwke ogrzewa sie

podczas przebijania, '

Polska Zaréwka Osram
Spétka Akcyjna.
Zastepca: Dr. inz. M. Kryzan,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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